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Lehimli Elektrikli ve Elektronik Takimlarin Gereklilikleri

1 GENEL

1.1 Kapsam Bu standart lehimli elektrikli ve elektronik takimlarin iiretim gereklilikleri ve uygulamalarini anlatmaktadir.
_ Tarihsel olarak ge¢miste elektronik takimlarin (lehimleme) standartlari, ilkeleri ve teknikleri ele alan daha kapsamli
bilgilerden olusmustur. Bu dokiimanda belirtilen tavsiyeleri ve gereklilikleri daha biitiinsel bir sekilde anlayabilmek
icin, bu dokiiman IPC-HDBK-001ve IPC-A-610 dokiimanlartyla birlikte kullanilabilir.

1.2 Amag¢ Bu standart lehimli elektrikli ve elektronik takimlarin tiretilmesi i¢in gerekli malzemeler, metodlar ve kabul

~ kriterlerini tammlamaktadir. Bu dékiimanin amact, iiriinlerin {iretimi esnasinda proses kontrol metodolojisine bagl kalarak
uygun kalite seviyelerini garanti etmektir. Malzeme yerlestirilmesi veya elektriksel baglanti olusturmak i¢in recine (flux)
veya lehim uygulanmasinda kullanilan herhangi bir prosediirii hari¢ tutmak, bu dokiimanin amaci degildir.

1.3 Siniflandirma  Bu standart, elektrikli ve elektronik takimlar1 son {iriin kullanim amacina gore olusturulan siniflandirmaya
bagli olarak ayirt etmektedir. Uriinlerin iiretilebilirligi, karmasiklig1, fonksiyonel performans gereklilikleri ve dogrulama
(denetleme/test) sikligi gibi farkliklarini yansitan ii¢ genel son tiriin sinifi olusturulmustur. Siniflar arasinda ekipman
ortlismesi olabilecegini de belirtmek gerekir.

Kullanici, bknz. 1.8.12, iiriin smifin1 tanimlamaktan sorumludur. Uriin sinifi, tedarik dokiiman paketi iginde belirtilmelidir.

SINIF 1 Genel Elektronik Uriinler
En 6nemli gerekliligin tamamlanmis takimin islevi oldugu uygulamalar i¢in uygun olan iriinleri igerir.

SINIF 2 Amaca Yénelik Elektronik Uriinler
Siirekli performans ve uzun dmiirliiliigiin gerekli oldugu, kesintisiz hizmetin istenilir olup kritik 6nem tasimadigi {irtinleri
icerir. Tipik olarak, son kullanim ortami arizalara yol agmaz.

SINIF 3 Yiiksek Performansli/Sert Gevre Kosullari igin Elektronik Uriinler

Yasam destek iiniteleri veya diger kritik sistemler gibi siirekli yiliksek performansin veya istek tizerine performansin kritik
onem tasidig1, ekipmandaki aksaklik siirelerinin tolere edilemeyecegi, son kullanim ortaminin olagandis1 bigimde zorlu
olabilecegi ve ekipmanin gerektigi zaman ¢aligmak zorunda oldugu iiriinleri igerir.

1.4 Olgiim Birimleri ve Uygulamalari Bu standartta, 6lgmenin diger sekilleri de dahil olmak iizere tiim boyutlar ve
toleranslar SI (Uluslararasi Sistem) birimleri cinsinden ifade edilmistir (ingiliz 6l¢iim sistemindeki esdegerleri parantez
icinde verilmistir). Boyutlar ve toleranslarda boyutsal agiklamalarin esas formunda oldugu gibi milimetre kullanilir;
milimetrenin anlamli olmadig1 hassas 6l¢iim gerektiren durumlarda mikrometre kullanilir. Sicakligin belirtilmesinde
Celsius kullanilir. Agirlik gram cinsinden belirtilir.

1.4.1 Boyutlarin Dogrulanmasi Belirlenmis par¢a montaji ve lehim dolgusu boyutlarinin gergek dlgme ile ylizdelerinin
belirlenmesi hakemlik disinda gerekli degildir. Bu spesifikasyonlarin uygunlugunun belirlenmesi amaciyla bu standartta
belirtilen tiim limitler ASTM E29’da tanimlanan mutlak limitlerdir.






